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Pripojovaci materidly pro montaz elektroniky - CSN

Cést 1-3: Pozadavky na péajeci slitiny EN IEC 61190-1-3

pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové ed. 3

tuhé péjky pro pajeni v elektronice 35 9320

idt IEC 61190-1-3:2017

Attachment materials for electronic assembly -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for
electronic soldering

applications

Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie électronique et brasure solide
fluxée et non-fluxée

pour les applications de brasage électronique

Verbindungsmaterialien fiir Baugruppen der Elektronik -

Teil 1-3: Anforderungen an Elektroniklote und an Festformlote mit oder ohne Flussmittel fiir das
Loten

von Elektronikprodukten

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN IEC 61190-1-3:2018. Ma stejny status jako
oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61190-1-3:2018. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnost{ od 2021-01-17 se nahrazuje CSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320) z ledna 2008, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovi pozadavky a zkuSebni metody na pajeci slitiny pro elektroniku, na tavidlové

a beztavidlové tycové, paskové a praskové pdjky a pajeci pasty pro pajeni v elektronice a rovnéz na
specidalni pajky pro elektroniku. Obecné specifikace pajecich slitin a tavidel jsou v ISO 9453. Tato
norma je dokumentem pro rizeni kvality a neni urCena, aby se vztahovala primo na chovani material
ve vyrobnim procesu.

Specidlni pajky pro elektroniku zahrnuji vsechny pajky, které plné nesplnuji pozadavky zde
uvedenych standardnich slitin pro pajeni a materiall pro péjeni. Prikladem speciélnich péjek jsou
anody, ingoty predtvarované pajky (preformy), tyce s hackovym nebo ockovym zakoncenim,
viceslitinové prasky pajky atd.



Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN IEC 61190-1-3:2018 dovoleno do
2021-01-17 pouZivat dosud platnou CSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320) z ledna 2008.

Zmény proti predchozi normé

V porovnani s predchozim vydanim byla zménéna maximalni Groven necistoty Pb a tabulka
bezolovnatych pajecich slitin zahrnuje nékteré dalsi bezolovnaté pajeci slitiny.

Informace o citovanych dokumentech
[EC 60194:2015 dosud nezavedena

IEC 61189-5-2:2015 zavedena v CSN EN 61189-5-2:2015 (35 9039) Zku$ebni metody pro
elektrotechnické materiély, desky s plodnymi spoji a jiné propojovaci struktury a sestavy - Cast 5-2:
Obecné zkuSebni metody pro materidly a sestavy - Pajeci tavidlo pro osazené desky s ploSnymi spoji

IEC 61189-5-3:2015 zavedena v CSN EN 61189-5-3:2015 (35 9039) Zku$ebni metody pro
elektrotechnické materiély, desky s plodnymi spoji a jiné propojovaci struktury a sestavy - Cast 5-3:
Obecné zkuSebni metody pro materidly a sestavy - Pajeci pasta pro osazené desky s ploSnymi spoji

IEC 61189-5-4:2015 zavedena v CSN EN 61189-5-4:2015 (35 9039) Zkusebni metody pro
elektrotechnické materiély, desky s plosnymi spoji a jiné propojovaci struktury a sestavy - Cast 5-4:
Obecné zkusebni metody pro materidly a sestavy - Pajeci slitiny a pajeci drat s plnym jadrem a s
tavidlovym jadrem pro osazené desky s ploSnymi spoji

IEC 61190-1-1:2002 zavedena v CSN EN 61190-1-1:2003 (35 9320) Pfipojovaci materidly pro
elektronickou montaz - Cést 1-1: Pozadavky na péjeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani
v elektronické montdazi

IEC 61190-1-2 zavedena v CSN EN 61190-1-2 ed. 3 (35 9320) Ptipojovaci materidly pro elektronické
sestavy -
Cést 1-2: Pozadavky na pajeci pasty pro vysoce kvalitni propojovéani pii montaZi elektroniky

Souvisici CSN

CSN EN 61189-5 (35 9039) (soubor) Zku$ebni metody pro elektrotechnické materialy, desky
s ploSnymi spoji a jiné propojovaci struktury a sestavy

CSN EN 61189-6 (35 9039) Zkusebni metody pro elektrotechnické materialy, propojovaci struktury
a sestavy - Cast 6: ZkuSebni metody pro materily pouZivané pti vyrobé elektronickych sestav

CSN ISO 1073-1 (36 9119) Pismeno-¢islicové soubory znaki pro optické ¢teni. Cast 1: Soubor znaki
OCR A. Tvar a rozméry tisténych znaku

CSN EN ISO 9453 (05 5605) Slitiny pro mékké pajeni - Chemické sloZeni a tvary

CSN EN ISO 9454-1 (05 0046) Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a poZzadavky - Cast 1:
Klasifikace, oznacCovani a baleni

CSN EN ISO 9454-2 (05 0047) Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a poZzadavky - Cast 2:



Pozadavky na provedeni
Informativni udaje z IEC 61190-1-3:2017
Tuto mezindrodni normu vypracovala technickd komise IEC/TC 91 Technologie montdze elektroniky.

Toto treti vydani zruSuje a nahrazuje druhé vydani z roku 2007, vCetné zmény z roku 2010. Toto
vydani je jeho technickou revizi.

Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
91/1468/FDIS 91/1488/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pti schvalovani této normy lze najit ve zpravé o hlasovani ve vyse
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.



Seznam vSech c¢asti souboru IEC 61190 se spoleénym nazvem Pripojovaci materidly pro montdz
elektroniky
je mozno nalézt na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace a jejich zmén zustane nezménén az do data pristi provérky
(stability date) uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v idajich o této
publikaci. K tomuto datu bude publikace bud

- Znovu potvrzena;

- zruSena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zmeénéna.

Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA, ktera obsahuje preklad kapitoly 3 Terminy
a definice.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, Dr. Karel Jurdk

Technickd normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku.
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Zuzana Nejezchlebové CSc.

Ceskéa agentura pro standardizaci je statni piispévkova organizace ztizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.


http://webstore.iec.ch

